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Materidl na bszi epoxidové pryskyrice
je urden pro lepeni, imeleni a pouzdfeni
gouddstek v elektronice a mikroelektronice.
Materidl obsahuje jako tvrdidlo derivédt
imidazolu, zvoleny ze skupiny derivdtG imi-
dazolu 1libovolné substituovanvych nejméné
jednou alkenylovou skupinou se dvéma aZ
dvandcti atomy uhliku a/nebo substituova-
nyeh v polohdch 4 a 5 alkylovymi zbytky
s aZ dvandeti atomy uhliku, které spolu mo-
hou pop¥ipadd tvorit kruh. ateridl je
2v148t€ vhodny pro lepeni, tmeleni s poud-
Yeni tepelné namdhenych souddstek v elek-
tronice, jako jsou aktivni vy¥konové prvky.
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Vyndlez se tykd materidlu pro lepenf, tmeleni a pouzdfeni
souddstek, zejména v elektronice a mikroelektronice, na b&zi
epoxidové pryskylices :

Epoxidové pryskyrice vytvrzované tvrdidly na bézi imidazold
se poufivaji pro lepeni, tmeleni a pouzdfeni souléstek pro své
vhodné vlastnosti mechanické i elektrické. Jsou odolné viéi vy-
sokym i nizkym teplotém i jejich rychlému stiidénf. Maji dobré
elektrické parametry a jsou nekorozivni.

Jsou znémé materidly na bédzi epoxidovych pryskyric, kde tvr-
didly Jjsou vysoce uktivni derivaty imidazolu,a sice alkylimidazoly
a arylimidazoly. Pokud se v tomto prfpad& jednd o tekuté plastové
kompozice, je z aplikacnihe hlediska Zé&douci, aby si po smichéni
8 tvrdidlem zachovaly v normdlnim prostiedi co nejdel8{ zpracova-
telskou Zivotnost. Nevyhodou zndmych moteridld je préavé kratké
doba zpracovatelnosti. Pr'i pouZiti 2-etyl-4-metylimidezolu, 1-
-butylimidazolu nebo 2-fenylimidazolu dochdzi za stejnych podmi-
nek p¥*i teplot& 90 °C k Zelatincci u za pét, dvacet nebo Ctyricet
minut. Aktivitu alkyl- nebo arylimidazold lze sni¥it jejich vézdnim
do teplotn& nestabilnich a v normdlnim prostied{ neaktivnich kom-
plexd s halogenidy kovl nebo kvarternich soli., Teprve po rozkladu
téchto komplexi a uvolnéni imidazolu zadin& polymerace. Nevyhodou
Je, Ze k rozkladu dochdzi a% pi*i teplotdch vysSsich ne% 180 °C,
které jsou pro mnoho aplikscf piflis vysoké. Zéroveh se do epoxi-
dové kompozice dostévajl halogenové a pripadné& i kovové ionty,
coZ Jje nevyhodné v mikroelektronice.
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G&elem vyndlezu je odstranit uvedené nevyhody. Podle podsta-
ty vynslezu se toho dosahuje tim, %e materidl pro lepeni, tmeleni
a pouzdifeni soutdstek na bdzi epoxidové pryskyrice obsahuje jako
tvrdidlo derivdt imidazolu, zvoleny ze skupiny derivatd imidazolu
libovoln& substituovanych ne jmén& jednou alkenylovou skupinou se
dvéma a% dvandcti atomy uhliku a/nebo  substituovanych v polohéch
4 a 5 alkylovymi zbytky s a% dvandeti atomy uhlfku, které spolu
mohou popiipadé tvorit kruh.

Materidl pro lepeni, tmeleni a pouzdieni soucéstek podle vy-
ndlezu je pri teplotdch do 100 °C neaktivni, Zpracovatelskd Zivot-
nost v normélnim prostiedf{ je od n&kolika dnd po n&kolik tydni.

Priklad 1

Byla pripravena kompozice epoxidové pryskyfice s l-vinyl-
imidazolem v ekvivalentnim pom&ru 10 : l. Vytvrzovani bylo mé&feno
metod ou DSC isotermilnd p¥i teplotd 90 °C a dynamicky s rdstem
teploty 10 °C/min v rozsahu 20 a# 350 °C. P¥i 90PC kompozice ne-
reagovela, teplotni maximum bylo 141 °C, teplota rozkladu byla
vy$sL ne% 350 °C.

Priklad 2

Byla pripravena kompozice epoxidové pryskyi'ice s 4, 5-benz-
imidazolem v ekvivalentnim poméru 10 : 1. M&Penf vytvrzovdni bylo
stejné jako v pPfikladu le. PPi 90 °C dodlo pouze k nepatrné reakci,
teplotnf meximum bylo 168 °C, teplota rozkladu byla vy3sf nez 350 °C.

Pr{klad 3 '

Byla pfipravensa kompozice epoxidové pryskyrice s l-dodecenyl-
imidazolem a 4, 5-benzimidozolem v ekvivelentnim poméru 40 : 1 : 3.
Ms¥eni vytvrzovédni bylo stejné jako v prikladu 1., P¥i 90 °C doilo
pouze k nepatrné reakci, teplotni maximum bylo 158 °C, teplota
rozkladu byla vy88{ neZ 350 °c.

Vzhledem k vysoké teplotni odolnosti t&chto materidll a vy-
hovujicim elektrickym vliustnostem jsou tyto materidly zvlastd
vhodné pro lepeni, tmeleni{ a pouzdieni tepeln& namshanych sou-
Céstek v elektronice,'jako Jsou aktivni vykonové prvky.
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Materidl pro lepeni, tmeleni a pouzdienl souléstek, zejména
v elektronice a mikroelektronice, na bézi epoxidové pryskyrice,
vyznaleny tim, %e obsahuje jako tvrdidlo dérivét imidazolu, zvoleny
ze skupiny derivdtd imidazolu libovoln& substituovanych nejménd
jednou alkenylovou sgkupinou se dvéma aZ dvandcti atomy uhliku a/nebo
substituovanych v polohdch 4 a 5 alkylovymi zbytky s aZ dvandcti
atomy uhlifku, které spolu mohou popfipadé& tvorit kruh, |
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